
4      PLUS  1/2018

INHALT

Umfrage bei organischer und gedruckter Elek-
tronik verheißt hohes Umsatzwachstum

78
Entwicklung einer Low Temperature Cofire 
Ceramic (LTCC) unter HF-Leiterbahnen 

59

EDITORIAL

Kann ,schnell‘ auch ,zuverlässig‘ sein? 1

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 2061

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 2074

Neue Normen 2079

BAUELEMENTE

FinFET SG-MONOS Flash für MCUs im 16/14-nm-Prozess 20

Neue Normen zur Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien 22

Halbleitermärkte im steilen Anstieg  
und strukturellen Umbruch 24

Inhalt
Januar 2018

DESIGN

Das Internet der Dinge schafft  
neue Herausforderungen beim PCB-Design  30

Fertigungsgerechte PCB-Designs erstellen 34

Mehr Prozessorleistung mit Mikrokanalkühlern  
in Interposern 39

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):  Ein französisches 
Start-up produziert das erste E-Bike mit Brennstoffzelle 47

Miniaturisierte, zuverlässige Leiterplatten  
für Hörgeräte und Herzschrittmacher 56

Entwicklung einer LTCC-Keramik  
mit flachen Kavitäten unter HF-Leiterbahnen  
für innovative Millimeterwellen-Module 59

30
Das Internet der Dinge schafft neue Heraus-
forderungen beim PCB-Design

Test- und Inspektionssystemen sind wichtige Teilaspekte einer 
kostengünstigen und schnellen Elektronikfertigung. Die Be-
deutung dieser Systeme als Standortfaktor in einer zukunfts-
orientierten regionalen Technologiepolitik wächst, denn für 
das Testen und Inspizieren während der Fertigung gelten sehr 
hohe Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
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Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
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Ventec ist Spezialist für die Herstellung 
von hochwertigen Basismaterialien und 
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert 
kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in 
allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren 
in China, Großbritannien, Deutschland 
und USA, ist niemand besser positioniert, 
um die Bedürfnisse der globalen 
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates
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Das Ingenieurbüro Markus Cieluch GbR präsentiert sich 
als Leiterplatten Layout Service. Mit über 20 Jahren 
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem 
kommerziellen, medizinischen und ebenso  
aus dem militärischen und dem Luftfahrt-Bereich.

Große Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung,  
mit Schaltreglern und High-Speed Anwendungen.

Im Bereich Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service 
angeboten, der auch International genutzt werden kann.

Weitere Informationen: www.cieluch.de
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